
構成展⽰会 2021 プリント配線板技術展
2021 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
2021 機器・半導体受託⽣産システム展

主  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）

同時開催 最先端実装技術シンポジウム
アカデミックプラザ
eX-tech 2021

主  催 ⼀般社団法⼈エレクトロニクス実装学会（JIEP）

主  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA)

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）・電⼦デバイス産業新聞（（株）産業タイムズ社）

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）・電線新聞（（株）⼯業通信）

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
全国電⼦部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

 

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
福井県e-テキスタイル製品開発研究会

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

 

主   催 ⼀般財団法⼈ 光産業技術振興協会

企画・推進 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

共   催
⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

共   催
⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

 

共  催 ⼀般社団法⼈⽇本電⼦回路⼯業会（JPCA）
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

⽬  的
あらゆる電⼦・情報通信・制御機器に使⽤される電⼦回路・実装技術や、⽤途の広がりを⾒せるセンサー・
E-Textile（ウェアラブル技術）等の新しいコンテンツとソリューション等の展⽰を加え、技術情報の提供・
提案をはかり、併せて電⼦回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。

会  期 2021年10⽉27⽇（⽔）〜29⽇（⾦） 午前10時〜午後5時（予定）

会  場 東京ビッグサイト 南展⽰棟

後  援
（予定）

経済産業省

開催概要
出展対象製品・技術分野
前回報告

主催・共催団体
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